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Arvutiga t66tamine

Ohutusjuhised

Et kaitsta arvutit viga saamise eest ja tagada enda ohutus, kasutage jargmisi ohutusjuhiseid. Kui pole teisiti margitud, eeldatakse iga selles
dokumendis sisalduva protseduuri puhul, et on téaidetud jargmised tingimused.

Olete lugenud arvutiga kaasas olevat ohutusteavet.
Komponendi saab asendada voi, kui see on eraldi ostetud, paigaldada eemaldamisprotseduurile vastupidises jarjekorras.

/\ | HOIATUS: Enne arvuti kaane v3i paneelide avamist (ihendage lahti k&ik toiteallikad. Parast arvuti sisemuses tegutsemise
Idpetamist pange enne arvuti uuesti vooluvdrku iihendamist tagasi kdik kaaned, paneelid ja kruvid.

A

HOIATUS: Enne arvuti sisemuses tegutsema asumist tutvuge arvutiga kaasas oleva ohutusteabega. Ohutuse heade tavade kohta
leiate lisateavet nduetele vastavuse kodulehelt veebiaadressil www.Dell.com/regulatory_compliance.

Paljusid remonditéid tohib teha ainult sertifitseeritud hooldustehnik. Veaotsingut ja lihntsamaid remonditdid tohib
teha ainult teie tootedokumentides lubatud viisil voi veebi- vdi telefoniteenuse ja tugimeeskonna juhiste kohaselt. Delli volitamata
hoolduse kaigus arvutile tekkinud kahju garantii ei kata. Lugege ja jargige tootega kaasas olnud ohutusjuhiseid.

Elektrostaatilise lahenduse véltimiseks maandage ennast, kasutades randme-maandusriba vdi puudutades
regulaarselt varvimata metallpinda ja samal ajal arvuti taga olevat liidest.

Kasitsege komponente ja kaarte ettevaatlikult. Arge puudutage kaardil olevaid komponente ega kontakte. Hoidke
kaarti servadest v6i metallist paigaldusklambrist. Hoidke komponenti (nt protsessorit) servadest, mitte kontaktidest.

Kaabli eemaldamisel tdmmake pistikust v6i tdmbelapatsist, mitte kaablist. M&nel kaablil on lukustussakiga pistik;
kui eemaldate sellise kaabli, vajutage enne kaabli dravdtmist lukustussakke. Pistiku lahtitdmbamisel tdmmake kd&iki kiilgi Ghtlaselt,
et mitte kontakttihvte painutada. Enne kaabli Ghendamist veenduge samuti, et m&lemad liidesed oleksid dige suunaga ja kohakuti.

® | MARKUS: Arvuti ja teatud komponentide varv vaib paista selles dokumendis naidatust erinev.

Arvuti valjaltlitamine — Windows 10

Andmete kaotsimineku véltimiseks salvestage ja sulgege enne arvuti véljalllitamist voi kilgmise katte
eemaldamist kdik avatud failid ning sulgege avatud programmid.

1 Kldpsake v&i puudutage ikooni E

I
2 Kildpsake vbi puudutage ikooni O ja seejérel kidpsake voi puudutage nuppu Shut down (Lilita vélja).

®| MARKUS: Veenduge, et arvuti ja kdik ihendatud seadmed oleksid vilja liilitatud. Kui arvuti ja lhendatud seadmed ei
lilitunud operatsioonisiisteemi véljalllitamisel automaatselt vilja, siis hoidke nende véljaliilitamiseks toitenuppu ligikaudu 6
sekundit all.

Enne, kui arvuti sees toimetama asute

Arvuti kahjustamise valtimiseks tehke enne arvuti sees t606 alustamist jargmised toimingud.

Veenduge, et jargite ohutusjuhiseid.
Veenduge, et t66pind oleks tasane ja puhas, et arvuti kaant mitte kriimustada.
Arvuti valjaldlitamine.

DN -

Votke kdik vorgukaablid arvuti kiljest ara.



Vérgukaabli lahti ihendamiseks lihendage kaabel esmalt arvuti kiiljest ja seejérel vorguseadme kdiljest lahti.

5  Uhendage arvuti ja kéik selle killies olevad seadmed elektrivérgust lahti.
6  Kuiarvuti elektrilhendus on katkestatud, hoidke toitenuppu all, et emaplaat maandada.

®

MARKUS: Elektrostaatilise lahenduse viltimiseks maandage ennast, kasutades randme-maandusriba vi puudutades
regulaarselt varvimata metallpinda ja samal ajal arvuti taga olevat liidest.

Parast arvuti sees toimetamist

Parast mdne osa vahetamist veenduge, et Uhendaksite enne arvuti sisselllitamist kdik valisseadmed, kaardid ja kaablid.

1 Uhendage arvutiga ké&ik telefoni- véi vérgukaablid.

Vérgukaabli Gihendamiseks Uihendage kaabel kéigepealt vérguseadme ja seejérel arvuti kiilge.
2 Uhendage arvuti ja k&ik selle kiilies olevad seadmed toitepistikusse.

3 Lulitage arvuti sisse.
4 Vajaduse korral kontrollige, et arvuti tédtab digesti, kaivitades funktsiooni ePSA diagnostics.
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Tehnoloogia ja komponendid

See peatlikk annab Ulevaate stisteemi tehnoloogiast ja komponentidest.

Teemad:

DDR4

USB omadused

C-tuupi USB

DisplayPort tle USB ttup C
HDMI 2.0

DDRA4

DDRA (topeltkiirusega neljanda pdlvkonna) malu on DDR2- ja DDR3-tehnoloogiate suurema kiirusega jarglane, véimaldades mahult kuni 512
GB, vorrelduna DDR3 maksimaalse 128 GB-ga DIMM-i kohta. DDRA4 stinkroonset diinaamilist muutmalu kohandatakse teisiti nii SDRAM-ist
kui ka DDR-ist, ennetamaks kasutajal paigaldamast sliseemi valet tlupi malu.

DDR4 vajab toimimiseks 20 protsenti vahem voi kdigest 1,2 volti, vdrrelduna DDR3 1,5 voldi elektritoitega. DDR toetab ka uut, v8imsat toide
véljas reziimi, mis vdimaldab hostiseadmel minna otse ootele iima selle mélu varskendamata. Véimas toide véljas reziim peaks véhendama
ootereziimi energiatarvet 40-50 protsenti.

DDRA4 (ksikasjad

DDR3 ja DDR4 malumoodulite vahel on vaiksed alltoodud erinevused.

Votmesalgu erinevus

DDRA4-mooduli vétmesalk erineb DDR3-mooduli votmesalgu asukohast. Mélemad moodulid asuvad sisestusserval, ent DDR4 sélgu asukoht
on veidi erinev selleks, et ennetada mooduli paigaldamist Uhildumatule alusele voi platvormile.

Joonis 1. Sélgu erinevus

Suurenenud paksus
DDRA4-moodulid on veidi paksemad kui DDR3 omad rohkemate signaalkihtide mahutamiseks.



Joonis 2. Paksuse erinevus

Kaarjas serv

Joonis 3. Kaarjas serv

Malutdrked

Susteemi malutérked kuvavad uusi nurjumise koode ON-FLASH-FLASH vai ON-FLASH-ON. Malu nurjumisel ei lUlitu LCD sisse. Teostage
v@imaliku méalu nurjumise tuvastamiseks tdrkeotsing, proovides tuntud héid malumooduleid slisteemi allossa v&i klaviatuuri all olevasse

mélulidestesse, nagu teatud kaasaskantavates sisteemides.

USB omadused

Universal Serial Bus (universaalne jadasiin) vdi USB véeti kasutusele 1996. aastal. See lihtsustas markimisvaarselt majutusserveri Ghendust
vélisseadmetega nagu hiired, klaviatuurid, vélised kdvakettad ja printerid.

Vaatame lUhidalt USB arengut jargmisest tabelist.

Tabel 1. USB areng

Tadp Andmeedastuskiirus Kategooria Kasutuselevotu aasta
1. pélvkonna USB 3.0 / | 5 Gb/s Superkiirus 2010

USB 3.1

USB 2.0 480 Mb/s Suur kiirus 2000

2. polvkonna USB 3.1 10 Gb/s Superkiirus 2013




USB 3.0 /7 USB 3.1 1. pdlvkond (SuperSpeed USB)

Aastaid oli USB 2.0 tugevalt arvutimaailmas de facto lidesestandard. Neid seadmeid muddi 6 miljardit. Ja ometi kasvas vajadus suurema
kiiruse jérele veelgi kirema arvutiriistvara ja suurema labilaskevime téttu. USB 3.0 / USB 3.1 1. p&lvkonnal oli I6puks lahendus tarbijate
ndudmistele, pakkudes teoreetiliselt eelkaijast 10 korda suuremat kiirust. LUhidalt on USB 3.1 1. pdlvkonna omadused jargmised.

Kiirem edastus (kuni 5 Gb/s)

Suurem maksimaalne siinivdimsus ja suurem vooluedastus seadmesse, et tulla paremini toime suure voolutarbega seadmetega.
Uued toitehalduse funktsioonid

Taielik dupleks-andmeedastus ja uute edastustitipide tugi

Tagasiulatuv Uhilduvus USB 2.0-ga

Uued litmikud ja kaabel

Jargmised teemad késitlevad méningaid sageli esitatavaid kisimusi USB 3.0 / USB 3.1 1. pdlvkonna kohta.

SUPERSPEED
S uss>
e

SS<

Kiirus
Praegu maaratlevad USB 3.0 / USB 3.1 1. pdlvkonna tehnilised naitajad 3 kiirusereziimi. Need on Super-Speed, Hi-Speed ja Full-Speed. Uue
reziimi SuperSpeed edastuskiirus on 4,8 Gb/s. Kuigi tehnilistes naitajates on séilinud reziimid Hi-Speed ja Full-Speed USB, mida tuntakse kui

USB 2.0 ja 1.1, toimivad aeglasemad reziimid endiselt kiirusega 480 Mb/s ja 12 Mb/s ning neid hoitakse tagasiulatuva thildumise
séilitamiseks.

USB 3.0 / USB 3.1 1. pdlvkond saavutab allpool nimetatud tehniliste muudatustega palju parema jéudluse.

Taiendav fudsiline siin, mis on lisatud paralleelselt olemasoleva siiniga USB 2.0 (vt allolevat pilti).

USB 2.0-I oli varem neli juhet (toide, maandus ja paar diferentsiaalandmete jaoks); USB 3.0 / USB 3.1 1. pdlvkond lisab veel neli — kaks
paari diferentsiaalsignaali (vastuvdtu ja edastuse) jaoks, nii et kokku on litmikes ja juhtmetes kaheksa Uhendust.

USB 3.0 /7 USB 3.1 1. pdlvkond kasutab kahesuunalist andmeliidest, mitte USB 2.0 pool-duplekssiisteemi. See suurendab teoreetilist
|&bilaskevoimet 10-kordselt.

Gnd USB3 contacts

High speed USB2 contacts
differential pair

Arvestades jarjest suurenevaid ndudmisi andmeedastusele kdrge eraldusvdimega videosisu, terabaidiste maluseadmete, suure megapikslite
arvuga digitaalkaamerate jne tottu, ei pruugi USB 2.0 piisavalt kiire olla. Lisaks sellele ei suuda tUkski USB 2.0 Ghendus teoreetilisele



maksimaalsele 1abilaskevoimele 480 Mb/s lahedalegi jduda, edastades andmeid kiirusega ligikaudu 320 Mb/s (40 MB/s) — see on tegelik
reaalse maailma maksimum. Samamoodi ei saavuta USB 3.0 / USB 3.1 1. pdlvkonna Uhendused kunagi 4,8 Gb/s. Téenaoliselt ndeme reaalse
maailma maksimumekiirust 400 MB/s. Selle kiirusega on USB 3.0 / USB 3.1 1. pdlvkond USB 2.0-ga vdrreldes 10-kordne edasiminek.

Kasutusviisid

USB 3.0 7/ USB 3.1 1. pdlvkond rajab teid ja avab seadmete jaoks v&imalusi pakkuda paremat Uldist kogemust. Kui varem oli USB-video
vaevalt talutav (nii maksimaalse eraldusvéime, latentsuse kui ka videotihenduse vaatepunktist), on lintne kujutleda, et kui labilaskevoime
suureneb 5-10 korda, peaksid USB-lahendused ka sama palju paremini toimima. Uhe ihendusega DVI nduab peaaegu 2 Gb/s suurust
|&bilaskevaimet. Kui 480 Mb/s oli piirav, siis 5 Gb/s on ronhkem kui paljulubav. Lubatud kiirusega 4,8 Gb/s leiab see standard tee toodetesse,
mis varem ei olnud USB kasutusala, néiteks vélistesse RAID-salvestussiisteemidesse.

Allpool on loetletud mdned SuperSpeed USB 3.0 / USB 3.1 1. pdlvkonna tooted.

Valised lauaarvuti USB 3.0 / USB 3.1 1. pdlvkonna k&vakettad
Kaasaskantavad USB 3.0 / USB 3.1 1. pdlvkonna kdvakettad
USB 3.0 / USB 3.1 1. pdlvkonna draividokid ja adaptrid

USB 3.0 / USB 31 1. pdlvkonna maluseadmed ja lugerid

USB 3.0 / USB 3.1 1. pdlvkonna kdvakettad

USB 3.0 / USB 31 1. pdlvkonna RAID-d

Optilised kandjad

Multimeediumiseadmed

Voérgundus

USB 3.0 / USB 31 1. pdlvkonna adapterkaardid ja jagajad

Uhilduvus

Hea uudis on see, et USB 3.0 / USB 3.1 1. pdlvkond on plaanitud algusest peale rahulikult USB 2.0-ga koos eksisteerima. Kdigepealt: samas
kui USB 3.0 / USB 3.1 1. pdlvkond maaratleb uued fllsilised Ghendused ja seega kasutavad uued kaablid &ra uue protokolli suurema kiiruse
voimalusi, jaéb litmik ise samasuguseks kandiliseks nelja USB 2.0 kontaktiga seadmeks tapselt samas kohas, kus varem. USB 3.0 / USB 3.1 1.
pdlvkonna kaablitel on viis uut Uhendust eraldi vastuvdetud ja edastatud andmete kandmiseks ning need on Uhenduses ainult siis, kui need
on Uhendatud dige SuperSpeed USB thenduse kaudu.

Windows 8/10 hakkab USB 3.11. pdlvkonna kontrolleritele tuge pakkuma. See erineb varasematest Windowsi versioonidest, mis néuavad
jatkuvalt USB 3.0 / USB 3.1 1. p&lvkonna kontrolleritele eraldi draivereid.

Microsoft teatas, et Windows 7 hakkab USB 3.1 1. pdlvkonda toetama, voib-olla mitte praeguses véljaandes, kuid edasises hoolduspaketis voi
varskenduses. Pole vélistatud, et parast USB 3.0 / USB 3.1 1. p&lvkonna toetusega Windows 7 véljaannet ligub SuperSpeedi tugi ka tagasi
Vistani. Microsoft on seda kinnitanud, deldes, et enamik nende partneritest jagavad arvamust, et ka Vista peaks USB 3.0 / USB 3.11.
pdlvkonda toetama.

C-tiilipi USB

C-tUdpi USB on uus flusiline lides. Liides ise toetab mitmeid pdnevaid uusi USB-standardeid, nditeks USB 3.1 ja USB toitega varustamine
(USB PD).

Alternatiivne reziim

C-tUdpi USB on uus vaga vaikese suurusega lidesestandard. See on umbes kolmandik vana A-tiupi USB kontakti suurusest. See on Uhe
lidese standard, mida peaks suutma kasutada iga seade. C-tllpi USB-pordid voivad ,alternatiivseid reziime" kasutades toetada erinevaid
protokolle, mis vdimaldab teil Uhest ja samast USB-pordist erinevate adapterite abil véljutada HDMI-, VGA-, DisplayPort- v&i muud tldpi
Uhendusi.



USB toitega varustamine

USB PD spetsifikatsioon on pdimunud C-tldpi USB-ga. Praegu kasutavad nutitelefonid, tahvelarvutid ning muud mobiilseadmed laadimiseks
tihti USB-Uhendust. USB 2.0 Ghendus annab kuni 2,5 vatti véimsust, mis laeb teie telefoni, ent mitte enamat. Sulearvutil vdib néiteks vaja
minna kuni 60 vatti. USB toitega varustamise spetsifikatsioon téiendab seda vdimalust kuni 100 vatini. See on kahesuunaline, et seade saaks
toidet nii saada kui ka saada. Toidet saab edastada samal ajal, kui seade kannab Uhenduses andmeid Ule.

See vdib tdhendada omandidigusega kaitstud sllearvuti laadimiskaablite 16ppu, sest kogu laadimine toimub standardse USB-Uhenduse
kaudu. Ténasest saab sUlearvutit laadida sama teisaldatava akukomplektiga, millega te laete ka nutitelefoni ning teisi kaasaskantavaid
seadmeid. Siduge sulearvuti toitekaabliga Uhendatud vélise monitoriga ja see laeb teie sllearvutit, kui te kasutate seda vélise monitorina —
seda koike Uhe vaikse C-tutpi USB lidese kaudu. Selle rakendamiseks peavad seade ja kaabel toetama USB toitega varustamist. C-tUdpi
USB liidese olemasolu ei tdhenda veel, et neil see on.

C-tiilipi USB ja USB 3.1

USB 3.1 on uus USB-standard. USB 3 teoreetiline ribalaius on 5 Gbps, mis on sama kui USB 3.1 1. polvkonnal, samas kui USB 3.1 2. pélvkonna
ribalaius on 10 Gbps. Seda laineala on kaks korda enam ning kiirust sama palju, kui esimese pdlvkonna Thunderbolti lidesel. C-tttpi USB pole
sama, mis USB 3.1. C-tlupi USB on kaigest lidese kuju ja aluseks olevaks tehnoloogiaks véib olla USB 2 v&i USB 3.0. Nokia N1 Androidi
tahvelarvuti kasutab C-tlupi USB lidest, ent selle all peitub USB 2.0, mitte 3.0. Need tehnoloogiad on siiski tihedalt seotud.

DisplayPort lle USB tlip C

Full DisplayPort audio/video (A/V) performance (up to 4K at 60Hz)
Reversible plug orientation and cable direction

Backwards compatibility to VGA, DVI with adaptors

SuperSpeed USB (USB 3.1) data

Supports HDMI 2.0a and is backwards compatible with previous versions

HDMI 2.0

Selles teemas selgitatakse lidest HDMI 14 ja selle omadusi koos eelistega.

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) on valdkonnas toetatud tihendamata Uleni digitaalne audio-/videolides. HDMI lidestab mis
tahes Uhilduvat digitaalset audio-/videoallikat (nt DVD-mangija vdi A/V-vastuvdtja) ja Uhilduvat digitaalset audio- ja/vdi videomonitori nagu
digitaalne teler (DTV). HDMlI-telerite ja DVD-méangijate ettenahtud kasutusviisid. Peamine eelis on kaablihulga véhendamine ja sisu
kaitsmine. HDMI toetab standardset, téiustatud voi korge eraldusvdimega videot ja lisaks mitmekanalilist digitaalset heli Uhe kaabli kaudu.

HDMI 2.0 omadused

HDMI Etherneti kanal — lisab HDMI-lingile kiire v&rgu, mis voimaldab kasutajatel kasutada téiel mééral oma IP-toega seadmeid, ilma
eraldi Etherneti kaablita

Heli tagastuskanal — véimaldab HDMI-ga Ghendatud teleril, millel on integreeritud tuuner heliandmete saatmiseks ,,Ulesvoolu” ruumilise
heli stisteemi, valistades vajaduse eraldi helikaabli jarele

3D - Defines input/output protocols for major 3D video formats, paving the way for true 3D gaming and 3D home theater applications
Sisutlilip — reaalajas sisutlilipide signaali edastamine ekraani ja lahteseadmete vahel, mis vdimaldab teleril optimeerida pildisatteid
sisutttbi pdhjal

Taiendavad varviruumid — lisab digitaalfotograafias ja arvutigraafikas kasutatavate téiendavate varvimudelite toe

FHD tugi — voimaldab kasutada video eraldusvéimeid kaugelt Ule 1080p, toetades jargmise pdlvkonna ekraane, mis konkureerivad
paljudes kinodes kasutatavate digitaalkino slsteemidega

HDMI standardkonnektor — uus, vaiksem konnektor telefonidele ja muudele kaasaskantavatele seadmetele, mis toetab video
eraldusvoimet kuni 1080p



Auto thendussiisteemid — uued kaablid ja lidesed auto videosisteemidele, mis on mdeldud mootorsdidukite keskkonna ainulaadsete
nBuete taitmiseks, pakkudes toelist HD-kvaliteeti

HDMI eelised

Kvaliteetne HDMI edastab tihendamata digitaalse heli ja video, tagades kdrgeima, teravaima pildikvaliteedi.

Low -cost HDMI provides the quality and functionality of a digital interface while also supporting uncompressed video formats in a
simple, cost-effective manner

Heli-HDMI toetab mitut helivormingut alates tavalisest stereost kuni mitmekanalilise ruumilise helini

HDMI Ghendab video ja mitmekanalilise heli Uhte kaablisse, kaotades vajaduse praeguste A/V-slsteemide kdrge hinna, keerukuse ja
juhtmerohkuse jarele.

HDMI toetab videoallika (nt DVD-méngija) ja DTV vahelist sidet, voimaldades uusi funktsioone.



Lahtivotmine ja uuesti kokkupanemine

Kilgkate

Tagakaane eemaldamine

1 Jargige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist.
2 To remove the side cover:
a Remove the thumbscrew that secures the side cover to the system.

b Slide the side cover towards the front of the system and lift the cover to remove from the system.
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Installing side cover

1 To install the side cover:

a Place the side cover on the system.
b  Slide the cover towards the back of the system to install it.



¢ Paigaldage kruvid, mis hoiavad alust tagakaane kuljes.



2 Jargige protseduuri jaotises Péarast arvuti sees toimetamist.

2,5-tolline kdovakettasdolm

Removing 2.5-inch hard drive assembly

1 Jargige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist.
2 Eemaldage kolari kaas.
3  Toremove the drive assembly:

a Press the blue tabs on both sides of the hard drive assembly [1].
b Push the hard drive assembly to release it from the system and remove the hard drive assembly from the system [2].
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Kovakettasdlme eemaldamine

Installing 2.5-inch drive assembly

1 To install the hard drive assembly:

a Insert the hard drive assembly into the slot on the system.
b Slide the hard drive assembly towards the connector in the system board until it clicks into place.
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2 Install the Side cover.
3 Jargige protseduuri jaotises Parast arvuti sees toimetamist.

kdvaketas

Kdvaketta eemaldamine kdvaketta klambri kiljest

1 Jargige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist.
2 Eemaldage:
a Kulgkate
b 2.5 inch hard drive assembly
3 Toremove the drive bracket:
a Pull one side of the drive bracket to disengage the pins on the bracket from the slots on the drive [1] and lift the drive [2].
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Installing the 2.5 inch hard drive into the drive bracket

1 Align and insert the pins on the drive bracket with the slots on one side of the drive.
2 Flex the other side of the drive bracket, and align and insert the pins on the bracket into the drive.
3 Paigaldage:

a 2.5inch hard drive assembly
b Kdilgkate

4 Jargige protseduuri jaotises Péarast arvuti sees toimetamist.

Heat sink blower

Radiaatori eemaldamine

1 Jargige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist.
2 Eemaldage kolari kaas.
3 Toremove the heat sink blower:

a Press the blue tabs on both sides of the heat sink blower [1].
b Slide and lift the heat sink blower to release it from the system.
¢ Turn the heat sink blower over to remove it from the system [2].



4 Disconnect the speaker cable and heat sink blower cable from the connectors on the system board.




Installing heat sink blower

1 To install the heat sink blower:
a Connect the speaker cable and heat sink blower cable to the connectors on the system board.

b Place the heat sink blower on the system and slide until it clicks into place.



2 Install the Side cover.
3 Jargige protseduuri jaotises Parast arvuti sees toimetamist.

Kolar

Kolari eemaldamine

1 Jargige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist.
2 Eemaldage:

a Kulgkate
b Heat sink blower

8 Toremove the speaker:

a Release the speaker cable from the retention hooks on the heat sink blower [1].
b Eemaldage M2 x L3 kruvid, mis ventilaatorit emaplaadi kiljes hoiavad [2].
¢ Remove the speaker from the heat sink blower [3].



Installing speaker

1 To install the speaker:
a Align the slots on the speaker with the slots on the heat sink blower [1].
b Replace the two (M2.5X4) screws to secure the speaker to the heat sink blower [2].
¢ Route the speaker cable through the retention hooks on the heat sink blower [3].



2 Paigaldage:
a Heat sink blower
b Kilgkate

& Jargige protseduuri jaotises Parast arvuti sees toimetamist.

Malumoodulid

Malumooduli eemaldamine

1 Jéargige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist.
2 Eemaldage:

a Kulgkate
b Heat sink blower

3 Malumooduli eemaldamiseks tehke jargmist.

a Pull the securing clips from the memory module until the memory module pops up [1].
b Remove the memory module from the socket on the system board [2].



Malumooduli eemaldamine

1 Malumooduli eemaldamiseks tehke jargmist.
a Joondage malumoodulil olev salk malumooduli pesa lapatsiga.
b Insert the memory module into the memory module socket [1] and press it until it clicks into place [2].



2 Paigaldage:
a Heat sink blower
b Kdilgkate
& Jargige protseduuri jaotises Pérast arvuti sees toimetamist.

Jahutusradiaatori

Radiaatori eemaldamine

1 Jargige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist.
2 Eemaldage:
a Kulgkate
b 2.5 inch hard drive assembly
¢ Heat sink blower
3 Eemaldage jahutusradiaator.
a Loosen the three(M3) captive screws that secure the heat sink to the system [1].

® MARKUS: The heatsink is secured to the system board with four screws and three screws for 35 W and 65 W CPU
respectively.
b Tostke radiaator arvuti kljest &ra [2].



Radiaatori eemaldamine

1 To install the heat sink:

a Place the heat sink on the processor [1].
b Tighten the three (M3) captive screws to secure the heat sink to the system board [2].

| MARKUS: The heatsink assembly is secured to the system board with four screws and three screws for 35 W and 65
W CPU respectively.



2 Paigaldage:
a Heat sink blower
b 2.5-inch hard drive assembly
c Kulgkate
3 Jargige protseduuri jaotises Parast arvuti sees toimetamist.

Protsessor

Removing processor

1 Jargige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist.
2 Eemaldage:
a Kulgkate
b 2.5inch hard drive assembly
¢ Heat sink blower
d Jahutusradiaator
3 To remove the processor:
a Release the socket lever by pushing the lever down and out from under the tab on the processor shield [1].
b Lift the lever upward and lift the processor shield [2].

The processor socket pins are fragile and can be permanently damaged. Be careful not to bend the
pins in the processor socket when removing the processor out of the socket.
c Lift the processor out of the socket [3].



®| MARKUS: After removing the processor, place it in an antistatic container for reuse, return, or temporary storage. Do not
touch the bottom of the processor to avoid damage to the processor contacts. Touch only the side edges of the processor.

Protsessori paigaldamine

1 Protsessori paigaldamiseks tehke jargmist.
a Paigutage protsessor pessa, nii et protsessoril olevad takked asetseksid pesa kruvidega kohakuti [1].

Arge rakendage protsessori paigutamisel jdudu. Oigesti paigutamise korral asetub protsessor hélpsasti
pessa.
b Protsessori katte sulgemiseks lUkake kinnituskruvi alla [2].
c Vajutage hoob alla ja likake see lukustamiseks saki alla [3].



2 Paigaldage:
a Jahutusradiaator
b Jahutusradiaatori ventilaator
¢ 2,5-tolline kdvaketta komplekt
d Kdulgkate

& Jargige protseduuri jaotises Parast arvuti sees toimetamist.

WLAN-kaart

Traadita andmeside kaardi eemaldamine

1 Jéargige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist.
2 Eemaldage:
a Kulgkate
b 2.5inch hard drive assembly
3 Toremove the WLAN card:
Remove the single (M2X3.5) screw that secures the plastic tab to the WLAN card [1].
Remove the plastic tab to access the WLAN antenna cables [2].
Uhendage lahti antenni kaablid traadita andmeside kaardilt.
Votke WLAN-kaabel emaplaadil olevast liidesest valja [1].

O O T o
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Installing the WLAN card

1 Toinstall the WLAN card:

Votke WLAN-kaabel emaplaadil olevast liidesest vélja [1].

Connect the WLAN antenna cables to the connectors on the WLAN card [2].
Place the plastic tab to secure the WLAN cables [3].

Replace the single (M2X3.5) screw to secure the plastic tab to the WLAN card [4].

o O T o



2 Paigaldage:
a 2.5inch hard drive assembly
b Kulgkate
3 Jargige protseduuri jaotises Parast arvuti sees toimetamist.

Sisemine M.2 PCle SSD

Removing the M.2 PCle SSD

® | MARKUS: The instructions are applicable to M.2 SATA SSD also.

1 Jéargige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist.
2 Eemaldage:

a Kulgkate

b 2.5 inch hard drive assembly
3 Toremove the M.2 PCle SSD:

a Eemaldage M2 x L3 kruvi, mis heliplaati emaplaadi kiljes hoiab [3].
b Lift and pull out the PCle SSD from its connector on the system board [2].



Installing the M.2 PCle SSD

® | MARKUS: The instructions are applicable to M.2 SATA SSD also.

1 Sisemine M.2 PCle SSD

a Insert the M.2 PCle SSD to the connector in the system board [1].
b Replace the single (M2X3.5) screw that secures the M.2 PCle SSD to the system board [2].



2 Paigaldage:

a 2.5inch hard drive assembly
b Kullgkate

& Jargige protseduuri jaotises Pérast arvuti sees toimetamist.

NooOppatarei

Nobppatarei eemaldamine

1 Jargige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist.
2 Eemaldage:

a Kulgkate
b Optional module

3 Nodppatarei eemaldamine

a Press the release latch until the coin cell battery pops out [1].
b Remove the coin cell battery from the system board [2].



Nobppatarei paigaldamine

1 Nodppatarei paigaldamine

a Hoidke nd6ppatareid nii, et mark + oleks Uleval, ja lUkake see kinnitussakkide alla lidese positiivsel poolel.
b Vajutage patarei lidesesse, kuni see paika lukustub.
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2 Paigaldage:
a Kulgkate
b Optional module
3 Jargige protseduuri jaotises Parast arvuti sees toimetamist.

Optional module

Malumooduli eemaldamine

1 Jéargige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist.
2 Eemaldage:

a Kulgkate
b 2.5 inch hard drive assembly

& Toremove the optional card:

a Eemaldage akukaabel emaplaadil olevast pesast [1].
b Eemaldage M2 x L3 kruvid, mis ventilaatorit emaplaadi kiljes hoiavad [2].



¢ Pull and lift the optional card away from the system.

Lahtivotmine ja uuesti kokkupanemine 37



Installing optional module

1 Toinstall the optional card:
a Place and align the optional card to its place in the system.

b Replace the four screws to secure the optional card to the system chassis [1,2]
¢ Uhendage ekraani tagavalguse juhe vastavasse emaplaadi litmikule.
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2 Paigaldage:
a Kulgkate
b 2.5inch hard drive assembly
& Jargige protseduuri jaotises Pérast arvuti sees toimetamist.

Emaplaat

Emaplaadi eemaldamine

1 Jargige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist.
2 Eemaldage:

Kulgkate

2.5 hard drive assembly
Heat sink blower

WLAN

Sisemine M.2 PCle SSD
malumoodul

Optional module
Jahutusradiaator
Protsessor

- DT KQ 0O O O T o

8 Toremove the HDD caddy support:

a Eemaldage M2 x L3 kruvi, mis hoiab HDD-i metallklambrit ststeemi kuljes [1].
b Lift the HDD caddy support away from the system board [2].
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4 Emaplaadi eemaldamiseks tehke jargmist.
a Remove the two (M3x4) screws [1] and three (6-32x5.4) screws [2] that secure the system board to the system.
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b Lift the system board to disengage the connectors from the back of the computer [1].
c Tostke emaplaat arvuti kiljest &ra [2].



Emaplaadi paigaldamine

1 Emaplaadi eemaldamiseks tehke jargmist.

a Hold the system board by its edges and angle it towards the back of the system.

b Lower the system board into the system until the connectors at the back of the system board align with the slots on the chassis,
and the screw holes on the system board align with the standoffs on the system [1,2].
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c Replace the two (M3x4) screws [1] and three (6-32x5.4) screws [2] to secure the system board to the system.
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d Place the HDD caddy support on the system board [1].
e Paigaldage kruvi, mis Uhendab traadita andmeside kaarti emaplaadiga.



2 Paigaldage:

a

SQ 0O o O T

& Jargige protseduuri jaotises Péarast arvuti sees toimetamist.

Processor

Jahutusradiaator
malumoodul

Optional module

Sisemine M.2 PCle SSD
WLAN

Heat sink blower

2.5 inch hard drive assembly
Kilgkate
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Veaotsing

Taiustatud algkaivituseelne slisteemi hindamine —
ePSA diagnostika

ePSA-diagnostika (nimetatakse ka ststeemidiagnostikaks) teeb riistvarale taieliku kontrolli. ePSA on BIOS-i osa ja BIOS kaivitab selle
sUisteemisiseselt. Integreeritud ststeemidiagnostika annab kindlate seadmete voi seadmertihmade korral mitmeid valikuid, mis voimaldavad
teil teha jargmist:

kéitada teste automaatselt voi interaktiivses reziimis;

teste korrata;

testitulemusi kuvada v&i salvestada;

vaadata teste Ule, et lisada testivalikuid ja saada lisateavet tdrkuva(te) seadme(te) kohta;

vaadata olekuteateid, mis teavitavad testide edukast I8puleviimisest;

vaadata veateateid, mis teavitavad testimise ajal ilmnenud probleemidest.

Kasutage stisteemidiagnostikat ainult oma arvuti testimiseks. Selle programmi kasutamisel teiste arvutitega vdite
saada valesid tulemusi vdi ndha veateateid.

MARKUS: Mane seadme testi korral on vajalikud kasutajapoolsed toimingud. Olge alati diagnostikatestide tegemise ajal
arvutiterminali juures.

®

ePSA-diagnostika kaivitamine

1 Tehke diagnostiline algkaivitus Uhel eespool soovitatud meetodil

2 Liikuge thekordse algkaivituse mendus Ules-/allanooleklahvi abil ePSA voi diagnostika valikule ja vajutage kéivitamiseks sisestusklahvi
<Return>.

Fn + PWR vilgub, kui ekraanil on valitud diagnostika kaivitus, ja kéivitab otse ePSA/diagnostika.
Valige algkéivitusmenuu ekraanilt Diagnostics (Diagnostika).
4 Lehe kirje avamiseks vajutage noolt paremas alanurgas.
Tuvastatud Uksused loetletakse ja neid kontrollitakse.
5  Probleemide korral kuvatakse veakoodid.
Mérkige Ules tdrkekood ja kinnitusnumber ning vétke Uhendust Delliga.

Diagnostikatesti kaivitamine kindlal seadmel

1 Vajutage paoklahvi Esc ja kidpsake valikut Yes (Jah), kui soovite diagnostikatesti I6petada.
2 Valige vasakult paanilt seade ja kidpsake nuppu Run Tests (Kaivita testid).
8 Probleemide korral kuvatakse veakoodid.

Mérkige Ules tdrkekood ja kinnitusnumber ning votke Uhendust Delliga.

Diagnostika

Toite olekutuli: naitab toite olekut.

Kollane — slisteemi ei saa operatsiooniststeemile algkéivitada. See néitab, et toiteallikas voi mdnes muus sUsteemi seadmes esineb torge.



Vilkuv kollane — ststeemi ei saa operatsioonisisteemile algkaivitada. See naitab, et toiteallikas on korras, kuid mdnes muus stisteemi
seadmes esineb tdrge vai see ei ole korralikult paigaldatud.

® | MARKUS: Selleks et tuvastada, millises seadmes tdrge esineb, vaadake valgusmustreid.

Viljas — stisteem on talveunereziimis voi vlja ldlitatud.
Kollane vilkuv toite olekutuli koos piiksukoodidega osutab tdrgetele.

Naiteks toite olekutuli vilgutab kaks korda kollast, millele jargneb paus, ja seejarel kolm korda valget, millele jargneb paus. See 2 ja 3
vilkumisega muster jatkub seni, kuni arvuti on vélja lUlitatud, osutades sellele, et taastekujutist ei leitud.

Jargmises tabelis on ndha mitmesugused margutulede kombinatsioonid ja nende t&hendused.

Tabel 2. Diagnostika LED / piiksukoodid

LED-tule vilkumised Rikke kirjeldus Torked

2] Vigane emaplaat Vigane emaplaat

2,2 Vigane emaplaat, toiteplokk (PSU) v&i kaabel Vigane emaplaat, toiteplokk (PSU) v&i kaabel

2,3 Vigane emaplaat, protsessor voi DIMMS Vigane emaplaat, toiteplokk (PSU) v&i DIMMS

24 Vigane nddppatarei Vigane nodppatarei

2,5 BIOS-i taastamine Automaatse taastamise kaivitamine, taastekujutist ei leitud
vOi see on sobimatu

2,6 CPU Protsessori rike

2,7 Maélu Maélu SPD torge

33 Maélu Maélu ei leitud

3,5 Malu Moodulid on Uhildumatud v&i sobimatu konfiguratsiooniga

3.6 BIOS-i taastamine Noéudmisel pdhinev kaivitamine, taastekujutist ei leitud

3.7 BIOS-i taastamine Noéudmisel pdhinev kaivitamine, taastekujutis on sobimatu

Kui vigu v3i probleeme ei saa kuvada, voib slsteemist kaivitumise ajal kdlada piikse. Korduvad piiksukoodid aitavad kasutajal stisteemis
olevate probleemide tuvastamiseks tdrkeotsinguid teha.

Kaamera olekutuli: naitab, kas kaamera on kasutusel.

Valge — kaamera on kasutusel.
Valjas — kaamera ei ole kasutusel.

Diagnostilised torketeated

Tabel 3. Diagnostilised torketeated

Torketeated Kirjeldus

AUXILIARY DEVICE FAILURE Puuteplaat voi valine hiir voivad olla rikkis. Kontrollige vélise hiire
puhul kaabliihendust. Aktiveerige valik Pointing Device
(Osutusseade) susteemi seadistuse programmis.

BAD COMMAND OR FILE NAME Veenduge, et oleksite kdsu digesti kirjutanud, pange tuhikud digesse
kohta ja kasutage Giget tee nime.

CACHE DISABLED DUE TO FAILURE Mikroprotsessoris olev peamine vahemélu on rikkis. Delli
kontaktsait



Torketeated

Kirjeldus

CD DRIVE CONTROLLER FAILURE
DATA ERROR

DECREASING AVAILABLE MEMORY

DISK C:

FAILED INITIALIZATION

DRIVE NOT READY

ERROR READING PCMCIA CARD

EXTENDED MEMORY SIZE HAS CHANGED

THE FILE BEING COPIED IS TOO LARGE FOR THE
DESTINATION DRIVE

A FILENAME CANNOT CONTAIN ANY OF THE FOLLOWING

CHARACTERS: \ / *x 2" > | -

GATE A20 FAILURE

GENERAL FAILURE

HARD-DISK DRIVE CONFIGURATION ERROR

HARD-DISK DRIVE CONTROLLER FAILURE O

HARD-DISK DRIVE

FATILURE

HARD-DISK DRIVE READ FAILURE

Optiline ketas ei reageeri arvuti kdskudele.
Kdvaketas ei loe andmeid.

Vahemalt Uks malumoodul v&ib olla rikkis v&i valesti paigas.
Paigaldage méalumoodulid v&i vahetage need vajaduse korral vélja.

Kdvaketta lahtestamine nurjus. Kéivitage kdvaketta testid jaotises
Dell Diagnostics (Delli diagnostika).

Enne selle toiminguga jatkamist peab kdvaketas olema sektsioonis.
Paigaldage kovaketas kdvakettasektsiooni.

Arvuti ei tuvasta ExpressCardi. Pange kaart uuesti sisse voi
proovige teist kaarti.

Sailmallu (NVRAM) salvestatud malu hulk ei vasta arvutisse
paigaldatud mélumoodulile. Taaskaivitage arvuti. Kui tdrge kordub,
pdorduge Delli poole

Fail, mida putate kopeerida, on kettale paigutamiseks liga suur v&i
ketas on téis. Proovige kopeerida fail teisele kettale v&i kasutage
suuremat ketast.

Arge kasutage failinimes neid mérke.

Mélumoodul vaib lahti olla. Paigaldage mélumoodul uuesti voi
asendage see vajaduse korral.

Operatsioonislisteem ei suuda kasklust taita. Sellele sénumile
jargneb tavaliselt konkreetne teave. Naiteks Printer out of
paper. Take the appropriate action. (Printerilon
paber otsas. Tehke vajalik toiming.)

Arvuti ei tuvasta ketta tlupi. Lulitage arvuti vélja, eemaldage
kdvaketas ja tehke arvuti algkaivitus optiliselt kettalt. Seejarel
Itlitage arvuti vélja, paigaldage kdvaketas uuesti ja taaskéivitage
arvuti. Kaivitage testid Hard Disk Drive (K&vaketas) jaotises Dell
Diagnostics (Delli diagnostika).

Kdvaketas ei reageeri arvuti kdskudele. Lulitage arvuti valja,
eemaldage kdvaketas ja tehke arvuti algkéivitus optiliselt kettalt.
Seejarel |Ulitage arvuti vélja, paigaldage kdvaketas uuesti ja
taaskaivitage arvuti. Kui probleem pusib, proovige teist ketast.
Kaivitage testid Hard Disk Drive (Kdvaketas) jaotises Dell
Diagnostics (Delli diagnostika).

Kdvaketas ei reageeri arvuti kdskudele. Lulitage arvuti valja,
eemaldage kdvaketas ja tehke arvuti algkaivitus optiliselt kettalt.
Seejarel |Ulitage arvuti vélja, paigaldage kdvaketas uuesti ja
taaskaivitage arvuti. Kui probleem pusib, proovige teist ketast.
Kaivitage testid Hard Disk Drive (Kdvaketas) jaotises Dell
Diagnostics (Delli diagnostika).

Kdvaketas v&ib vigane olla. Lulitage arvuti vélja, eemaldage
kdvaketas ja tehke arvuti algkaivitus optiliselt kettalt. Seejarel
Itlitage arvuti vélja, paigaldage k&vaketas uuesti ja taaskéivitage
arvuti. Kui probleem pusib, proovige teist ketast. Kaivitage testid
Hard Disk Drive (Kovaketas) jaotises Dell Diagnostics (Delli
diagnostika).



Torketeated

Kirjeldus

INSERT BOOTABLE MEDIA

INVALID CONFIGURATION INFORMATION-PLEASE RUN
SYSTEM SETUP PROGRAM

KEYBOARD CLOCK LINE FAILURE

KEYBOARD CONTROLLER FAILURE

KEYBOARD DATA LINE FAILURE

KEYBOARD STUCK KEY FAILURE

LICENSED CONTENT IS NOT ACCESSIBLE IN
MEDIADIRECT

MEMORY ADDRESS LINE FAILURE AT ADDRESS, READ
VALUE EXPECTING VALUE

MEMORY ALLOCATION ERROR

MEMORY DOUBLE WORD LOGIC FAILURE AT ADDRESS,
READ VALUE EXPECTING VALUE

MEMORY ODD/EVEN LOGIC FAILURE AT ADDRESS, READ
VALUE EXPECTING VALUE

MEMORY WRITE/READ FAILURE AT ADDRESS, READ
VALUE EXPECTING VALUE

NO BOOT DEVICE AVAILABLE

NO BOOT SECTOR ON HARD DRIVE

NO TIMER TICK INTERRUPT

NOT ENOUGH MEMORY OR RESOURCES. EXIT SOME
PROGRAMS AND TRY AGAIN

OPERATING SYSTEM NOT FOUND

Operatsioonististeem pltab teha algkaivitust selleks sobimatult
kandjalt, néiteks optiliselt kettalt. Sisestage algkaivituseks sobiv
kandja.

Susteemi konfiguratsiooni teave ei vasta riistvarakonfiguratsioonile.
See s6num iimub kdige suurema tdendosusega parast malumooduli
paigaldamist. Parandage vastavad valikud sUsteemi
installiprogrammis.

Kontrollige valiste klaviatuuride puhul kaablilhendust. Kaivitage test
Keyboard Controller (Klaviatuuri kontroller) jaotises Dell
Diagnostics (Delli diagnostika).

Kontrollige valiste klaviatuuride puhul kaablilhendust. Taaskaivitage
arvuti ja valtige algkaivituse protseduuri ajal klaviatuuri voi hiire
puudutamist. Kaivitage test Keyboard Controller (Klaviatuuri
kontroller) jaotises Dell Diagnostics (Delli diagnostika).

Kontrollige valiste klaviatuuride puhul kaablilhendust. Kaivitage test
Keyboard Controller (Klaviatuuri kontroller) jaotises Dell
Diagnostics (Delli diagnostika).

Kontrollige valiste klaviatuuride vdi klahvistike puhul kaabliihendust.
Taaskaivitage arvuti ja valtige algkéivituse protseduuri ajal klaviatuuri
voi klahvide puudutamist. Kaivitage test Stuck Key (Kinnijaanud
klahv) jaotises Dell Diagnostics (Delli diagnostika).

Dell MediaDirect ei saa kontrollida faili digitaaldiguste halduse (DRM)
piiranguid, seega ei saa faili esitada.

Mdni malumoodul vaib olla rikkis voi valesti paigas. Paigaldage
malumoodul uuesti voi asendage see vajaduse korral.

Tarkvara, mida pUlate kéivitada, on operatsioonislsteemi, teise
programmi voi utilidiga konfliktis. Lulitage arvuti vélja, oodake 30
sekundit ja siis taaskaivitage see. Kéivitage programm uuesti. Kui
tdrketeade ikka kuvatakse, vt tarkvara dokumentatsiooni.

Mdni malumoodul vaib olla rikkis voi valesti paigas. Paigaldage
malumoodul uuesti voi asendage see vajaduse korral.

Mdni malumoodul vaib olla rikkis voi valesti paigas. Paigaldage
malumoodul uuesti voi asendage see vajaduse korral.

Mdni malumoodul vaib olla rikkis voi valesti paigas. Paigaldage
malumoodul uuesti voi asendage see vajaduse korral.

Arvuti ei leia kdvaketast. Kui kdvaketas on algkéivituse seade, siis
veenduge, et ketas oleks paigaldatud, digesti paigas ja sektsioonitud
algkaivituse seadmena.

Operatsioonististeem vaib olla rikutud, pdérduge Delli poole.

Emaplaadil v8ib mdne kiibi t66 héiritud olla. Kaivitage testid System
Set (Ststeemi komplekt) jaotises Dell Diagnostics (Delli
diagnostika).

Liiga palju programme on lahti. Sulgege k&ik aknad ja avage
programm, mida soovite kasutada.

Installige operatsiooniststeem uuesti. Kui probleem pUsib, pdérduge
Delli poole.



Torketeated

Kirjeldus

OPTIONAL ROM BAD CHECKSUM

SECTOR NOT FOUND

SEEK ERROR

SHUTDOWN FAILURE

TIME-OF-DAY CLOCK LOST POWER

TIME-OF-DAY CLOCK STOPPED

TIME-OF-DAY NOT SET-PLEASE RUN THE SYSTEM SETUP
PROGRAM

TIMER CHIP COUNTER 2 FAILED

UNEXPECTED INTERRUPT IN PROTECTED MODE

X:\ IS NOT ACCESSIBLE. THE DEVICE IS NOT READY

Siusteemi torketeated

Tabel 4. Siisteemi térketeated

Slisteemi teade

Valikuline ROM on rikkis. P&érduge Delli poole.

Operatsioonislisteem ei leia kdvakettalt mdnda sektorit. Kévakettal
voib olla vigane sektor voi rikutud failide jaotustabel (FAT). Kéivitage
Windowsi térgete kontrollimise utiliit kdvakettal failistruktuuri
kontrollimiseks. Vt juhiseid jaotisest Windows Help and Support
(Windowsi spikker ja tugi) (kldpsake nuppe Start > Help and
Support (Start > Spikker ja tugi)). Kui vigaseid sektoreid on palju,
siis varundage (véimaluse korral) andmed ja vormindage siis
kdvaketas.

Operatsioonislisteem ei leia kdvakettalt konkreetset rada.

Emaplaadil v&ib mdne kiibi t66 héiritud olla. Kaivitage testid System
Set (Ststeemi komplekt) jaotises Dell Diagnostics (Delli
diagnostika). Kui sénum uuesti iimub, péérduge Delli poole.

Susteemi konfiguratsiooni satted on rikutud. Uhendage arvuti aku
laadimiseks pistikupessa. Kui probleem pusib, pttddke andmeid
taastada, sisenedes slsteemi installiprogrammi ja valjudes siis kohe
programmist. Kui sénum uuesti ilmub, péérduge Delli poole.

SuUsteemi konfiguratsioonisatteid toetav varuaku vdib vajada
laadimist. Uhendage arvuti aku laadimiseks pistikupessa. Kui
probleem pUsib, pdérduge Delli poole.

Susteemi installiprogrammi salvestatud kellaaeg v&i kuupéev ei vasta
ststeemi kellale. Korrigeerige valikute Date and Time (Kuupé&ev ja
kellaaeq) valikuid.

Emaplaadil v&ib mdne kiibi t66 héiritud olla. Kaivitage testid System
Set (Ststeemi komplekt) jaotises Dell Diagnostics (Delli
diagnostika).

Klaviatuuri kontrolleri talitlus vaib olla hairitud v&i malumoodul véib
olla lahti. Kaivitage testid System Memory (Slsteemi méalu) ja
Keyboard Controller (Klaviatuuri kontroller) jaotises Dell
Diagnostics (Delli diagnostika) voi pdérduge Delli poole.

Sisestage ketas kettaseadmesse ja proovige uuesti.

Kirjeldus

Alert!
have failed at checkpoint

Previous attempts at booting this system

[nnnn]. For help in

resolving this problem, please note this

checkpoint and contact Dell Technical Support
CMOS checksum error

CPU fan failure

System fan failure

Hard-disk drive failure

Arvuti ei suutnud sama torke puhul kolm korda jarjest algkaivituse
protseduuri [8pule viia.

RTC on lahtestatud, valiku BIOS Setup vaikeséate on laaditud.
CPU ventilaatori rike.
SUsteemi ventilaatori rike.

Voimalik kdvaketta rike POST-i ajal.



Siisteemi teade

Kirjeldus

Keyboard failure

No boot device available

No timer tick interrupt

NOTICE - Hard Drive SELF MONITORING SYSTEM has
reported that a parameter has exceeded its
normal operating range. Dell recommends that
you back up your data regularly. A parameter
out of range may or may not indicate a

potential hard drive problem

Klaviatuuri rike vdi lahtine kaabel. Kui kaabli uuesti paikapanek
probleemi ei lahenda, siis asendage klaviatuur.

Algkaivitatavat sektsiooni voi kdvakettaseadet pole,
kdvakettaseadme kaabel on lahti voi algkaivitatavat seadet pole.

Kui kdvaketas on algkaivituse seade, siis veenduge, et kaablid
oleksid Uhendatud ning ketas digesti paigaldatud ja sektsioonitud
algkaivituse seadmena.

Avage stisteemi seadistus ja veenduge, et algkaivituse teave
oleks dige.

Emaplaadil vaib mdne kiibi t66 héairitud olla vdi emaplaat vaib olla
rikkis.

S.M.A.RT-i térge, voimalik kdvakettaseadme rike.



Abi saamine

Delli kontaktteave

MARKUS: Kui teil pole aktiivset Interneti-iihendust, vdite leida kontaktteavet oma ostuarvelt, saatelehelt, tSekilt vi Delli
tootekataloogist.

0]

Dell pakub mitut veebi- ja telefonipdhist toe- ning teenindusvdimalust. Saadavus vaib riigi ja toote jargi erineda ning mdned teenused ei
pruugi olla teie piirkonnas saadaval. Delliga mudigi, tehnilise toe vai klienditeeninduse kisimustes Uhenduse votmiseks:

minge lehele Dell.com/support.
Valige oma toekategooria.
Kinnitage riik voi piirkond lehe alumises osas paiknevas ripploendis Choose a Country/Region (Valige riik/piirkond).

Valige oma vajadusele vastava teenuse v&i toe link.
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